Digitalkamera

BB6K002

Bestellnummer

o Bildchip mit Global Shutter fiir dynamische
Anwendungen

o Kompaktes und robustes Aluminiumgehéuse im
Format 29 x 49,1 x 29 mm

o Verschiedene Objektive adaptierbar dank
Standardgewinde

Digitalkameras ermdglichen die Aufnahme von Bildern
bei Vision-Anwendungen. Die Ausgabe der Bilder
erfolgt Uber eine 1-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle. Der
Anschluss der Kamera kann Uber einen PoE-Anschluss
vorgenommen werden, sodass nur ein Kabel nétig ist.
Das kleine und robuste Aluminiumgehause sowie der
C-Mount-Gewindeanschluss sind einfach und flexibel
integrierbar. Der leistungsstarke Sony Pregius-Bildchip
sorgt fir hohe Bildraten, eine optimale Bildqualitat
ohne Rauschen bei schwierigen Lichtverhaltnissen
sowie dank Global Shutter flr auBerst scharfe Bilder
selbst bei dynamischen Anwendungen.
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Bildverarbeitung und Smart Cameras

Technische Daten

Auflésung 1456 = 1088 Pixel

Auflésung 1,58 MPixel

Seitenverhaltnis 4:3

PixelgréBe 3,45 x 3,45 ym

Sensortyp CMOS

Sensorbezeichnung Sony IMX273LQR-C

Bildchip color

BildchipgroBe 1/3"

Bildfrequenz <76 fps

Versorgungsspannung 12..24V DC

Stromaufnahme (Ub = 24 V) <130 mA

Temperaturbereich 0..55 °C

Lagertemperatur -20...60 °C

Luftfeuchte 20...80 %

Anzahl GPIO 2

GPIO Spannungsbereich 0..3,3VDC

GPIO Maximaler Ausgangsstrom 8 mA

GPIO Schutzbeschaltung nein

Anzahl Blitzausgénge 1

Blitzausgang Optokoppler

Anzahl Triggereingange 1

Triggereingang Optokoppler

Kurzschlussfest nein

Uberlastsicher nein

Verpolungssicher nein

Unterstiitzte PoE-Klassen 2

Unterstiitzte PoE-Norm IEEEgggg{“f

Schutzklasse 11

Objektivgewinde C-Mount

Gehausematerial Aluminium

Gewicht 499

Schutzart 1P30

Anschlussart HR25; 8-polig

Anschlussart Ethernet RJ45, 8-polig
Funkton

Global Shutter ja

Subsampling ja

PoE o

Anschlussbild-Nr.

Passende Anschlusstechnik-Nr. m

Passende Befestigungstechnik-Nr. m

Erganzende Produkte
Beleuchtungstechnik

Control Unit BB1C

Objektiv

Software

Switch EHSS001
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the innovative family
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MaBangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)
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